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國立雲林科技大學國際發明競賽參賽(遴選)申請表 

                     收件日期：   年  月  日   編號：       (請勿自行填寫) 

參展項目 

(請自行勾選一項) 

□第 49 屆瑞士日內瓦國際發明展 

□第 35 屆馬來西亞 ITEX 國際發明展 

□第 38 屆日本東京創新天才國際發明展 

□第 20 屆烏克蘭國際發明展 

□2024 台灣創新技術博覽會 

□第 48 屆克羅埃西亞 INOVA 國際發明展 

□第 12 屆澳門國際創新發明展 

□第 18 屆波蘭華沙國際發明展 

□第 15 屆 IIIC 國際創新發明競賽 

□第 11 屆香港創新科技國際發明展 

□第 20 屆韓國首爾國際發明展 

歷年參展狀況 

(請確實勾選) 

是否參加過 2021~2023 年間之『台灣創新技術博覽會』 

□是，參加年度：     ，得獎獎項：       

□否 

其他發明展獲獎紀錄： 

□□年□俄羅斯阿基米德國際發明展□□□□□□□□獎項 

□□年□瑞士日內瓦國際發明展□□□□□□□□□□獎項 

□□年□馬來西亞國際發明展□□□□□□□□□□□獎項 

□□年□澳門國際創新發明展□□□□□□□□□□□獎項 

□□年□日本國際創新發明展□□□□□□□□□□□獎項 

□□年□烏克蘭國際發明展□□□□□□□□□□□□獎項 

□□年□波蘭華沙國際發明展□□□□□□□□□□□獎項 

□□年□韓國首爾國際發明展□□□□□□□□□□□獎項 

其他                                            獎項 

(請敘明獲獎年度、項目、獎項) 

作品名稱 

(具專利者請 

填專利名稱) 

中文： 

英文： 

作品創作人 
中文姓名：          （該欄位請填寫老師） 

英文姓名：          （需與護照使用者相同） 
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(請指定一人作為主要

之聯絡窗口，請勿將

已離校或即將離校的

學生作為主要聯絡

人，不足請自行添加) 

 

單位名稱/職稱： 

電子郵件： 

連絡電話：校內分機：                   手機： 

中文姓名：          （主要聯絡人） 

英文姓名：          （需與護照使用者相同） 

單位名稱/職稱：  

電子郵件： 

連絡電話：校內分機：                   手機： 

中文姓名：            

英文姓名：          （需與護照使用者相同） 

單位名稱/職稱：  

電子郵件： 

連絡電話：校內分機：                   手機： 

中文姓名：            

英文姓名：          （需與護照使用者相同） 

單位名稱/職稱：  

電子郵件： 

連絡電話：校內分機：                   手機： 

是否為計畫產出 

□否 

□是，補助單位：                               

      計畫名稱：                               

      計畫編號：                               

是否派員 

隨團參展 

□否 

□是，       人 

創新價值、進步

性、新穎性 

請說明參賽作品之特色與重要性，如：技術創新的程度、與現有

技術之差異性、專利之獨特性、技術可實施性、實施成本、技術

應用廣度、設計創意等等。(請以 12 號字標楷體填寫，並檢附相

關證明文件) 

功能與實用性 

請就參賽作品之使用操作簡便、顧及安全性及環境保護考量、維

修簡易、相容性、擴充性、功能性、人體工學、節省能源等進行

說明（請以 12 號字標楷體填寫，並檢附相關證明文件） 
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創作人：_________(簽或章) 日期：__________ 創作人：_________(簽或章) 日期：__________ 

創作人：_________(簽或章) 日期：___________ 創作人：________(簽或章) 日期：__________ 

產業應用性評估 

請就參賽作品之適用產業、技術應用範圍、市場潛力分析及該技

術可產生效益(創造產值)等進行說明（請以 12 號字標楷體填寫，

並檢附相關證明文件） 

商品化程度 
請就已技轉、授權、產學合作、商品化價值或具商品化潛力等進

行說明(請以 12 號字標楷體填寫，並檢附相關證明文件） 

性別友善性 
作品具有性別友善或促進性別平等之功能特性(請以 12 號字標楷

體填寫） 

技術領域 

(單選) 

1、半導體類  2、資訊類  3、通訊類  

4、電力量測光及儲存裝置類    

5、生技醫藥農藥飲食品嗜好品微生物生物技術類 

6、無機化學有機化學及高分子化學類  

7、光電液晶類-平面顯示器  8、機械類   

9、生活用品土木醫工類 10、設計類(設計專利) 

中文技術說明 

(限 200 字以上) 
 

英文技術說明 

(限 200 字以上) 
 

技術成熟度 

(單選) 
□量產  □試量產  □雛型  □實驗室階段  □概念 □其他 

專利狀況 

(無者免填) 

□尚未申請專利 

□申請中，申請日：  年  月  日，申請案號： 

□已獲證，獲證日：  年  月  日，專利證號： 

技術圖片 
請另外提供 3 張規格為 1024*768 像素(150dpi)含以上之圖

片檔案，並附上圖片中英文說明。  

作品尺寸 

實體模型展示：作品大小：長(    cm) *寬(    cm)*高

(     cm)  

無實體可展出 

技術影片 □無   □有  

備註  



附件二 
 

4 
 

創作人：_________(簽或章) 日期：__________ 創作人：________(簽或章) 日期：__________ 

創作人：_________(簽或章) 日期：__________ 創作人：________(簽或章) 日期：__________ 

(不足請自行添加) 
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參賽作品專利資料 

發明人 
中文 限填專利證書或專利申請書上之資訊 

英文 限填專利證書或專利申請書上之資訊 

參賽作品 

專利名稱 

(需與專利證書或

專利申請書登記

相同) 

中文  

英文  

參賽作品 

商品名稱 

(已可應用於商品

者可填寫此欄) 

中文  

英文  

專利證書號（或申請案號）：發明/設計/新型第_______________________號 

專利技術類別 

(請勾選所參賽 

專利所屬範疇) 

1、半導體類  2、資訊類  3、通訊類  

4、電力量測光及儲存裝置類    

5、生技醫藥農藥飲食品嗜好品微生物生物技術類 

6、無機化學有機化學及高分子化學類  

7、光電液晶類-平面顯示器  8、機械類   

9、生活用品土木醫工類 10、設計類(設計專利) 

※參展專利之技術類別，請自行至中華民國專利資訊檢索系統網

查詢 IPC 分類號，再依所附 IPC 分類明細表進行勾選。 

1. 參賽作品若為專利或有相關配合之專利，請確實填寫，無則免填。 

2. 填列資訊請務必與專利證書或專利申請書資料一致。 


